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MOTTO 

Jika tidak mempunyai bakat atau hanya memiliki 1% bakat, maka kerjakan 

dengan 99% kerja keras. 
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INTISARI 

Render merupakan pekerjaan berat bagi prosesor karena prosesor akan 

mengerahkan semua resource untuk segera menyelesaikan tugasnya. Semakin 

cepat prosesor maka akan semakin singkat waktu untuk melakukan render. 

Contohnya seperti aplikasi adobe premiere pro yang sering kali melakukan render 

untuk tahap finishing video. Prosesor amd a8-6600K membutuhkan waktu 1 jam 

10 menit untuk melakukan render video yang berdurasi 3menit 35detik. waktu 

menunggu yang lama menjadi masalah dari penelitian ini. 

Banyak orang melakukan overclocking demi mengoptimalkan perangkat 

yang sudah dimiliki. Overclock adalah cara peningkatan performa pada komputer 

tanpa harus melakukan penggantian hardware komputer. overclock bisa di 

lakukan pada beberapa komponen komputer, salah satunya adalah CPU. CPU 

buatan AMD contohnya adalah A8-6600K dari seri APU, memiliki 4 core 

prosesor, 4 MB cache memory, dan unlocked multiplier yang berarti bahwa 

overclocking dapat dilakukan dengan faktor pengali pada CPU. Namun bukan 

berarti overclocking aman untuk dilakukan, perlu pengalaman serta penghetahuan 

untuk menjaga CPU dalam keadaan aman sehingga tidak berdapampak pada 

kerusakan. Untuk itu diperlukan metode wawancara&studi pustaka untuk 

menunjang penelitian ini.  

Untuk mengatasi masalah waktu tunggu yang lama, maka penulis 

membuat “Analisis Performa Overclocking AMD A8-6600K dengan Cooler 

Thermaltake Colosseum”  yang dilakukan dengan dasar-dasar dari metode 

penelitian, diharapkan menghasilkan performa yang menunjang waktu tunggu 

yang lebih singkat pada proses rendering  

Kunci kunci : overclocking, hardware, render, video,overclock
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ABSTARCT 

Render is hard work for the processor because the processor will 

mobilize all resources to immediately complete the task. The faster the processor, 

the shorter the time to render. For example, such as the Adobe Premiere Pro 

application that often renders the stage for finishing videos. The am8 a66-6600K 

processor takes 1 hour 10 minutes to render a video that is 3 minutes 35 seconds 

long. long waiting times are a problem of this study. 

Many people overclocking to optimize the devices they already have. 

Overclock is a way to increase performance on a computer without having to 

replace computer hardware. overclocking can be done on several computer 

components, one of which is the CPU. AMD's CPU for example is the A8-6600K 

from the APU series, has 4 processor cores, 4 MB of cache memory, and an 

unlocked multiplier which means that overclocking can be done by multiplying the 

CPU. But that does not mean that overclocking is safe to do, it requires 

experience and knowledge to keep the CPU safe so that it does not appear to be 

damaged. For this reason, we need an interview & literature study method to 

support this research. 

To overcome the problem of long waiting times, the authors make "AMD 

A8-6600K Overclocking Performance Analysis with Thermaltake Colosseum 

Cooler" which is done with the basics of the research method, is expected to 

produce performance that supports a shorter waiting time in the rendering 

process 

Keywords : overclocking, hardware,  render, video,overclock


